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一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体前驱体行业现状深度分析与发展前景预测报告（2026-2033
年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内
容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制
定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布
的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从
宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/818267.html

报告价格：电子版: 8200元    纸介版：8200元    电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺
，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。
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二、报告目录及图表目录

前言：
半导体前驱体行业需求由三重力量共同驱动：先进制程与晶圆厂扩产构成最强引擎，逻辑芯
片进入5nm及以下节点推动高k和金属前驱体需求快速增长，国内12英寸晶圆厂持续扩产提
供确定性增量；3DNAND与DRAM技术升级形成高增长引擎，堆叠层数向300层以上攀升和
制程微缩使前驱体用量和价值量同步提升；AI算力与高性能计算作为新兴拉动力量，进一步
放大需求弹性。供给端，全球市场由默克、Entegris、液化空气等国际巨头主导，国内雅克
科技通过收购韩国UPChemical切入全球供应链，南大光电、中船特气等企业加速布局，行
业呈现“国际巨头主导、国内企业加速突破”的格局。
1、半导体前驱体定义与战略定位：薄膜沉积的“化学源”
半导体前驱体是在半导体制造过程中用于沉积薄膜的化学物质，通过CVD、ALD、PVD等工
艺在晶圆表面形成导电、绝缘或阻挡层。其纯度和性能直接决定薄膜的均匀性、致密性和电
学特性。
半导体前驱体种类
产品类型
代表品种
主要应用
技术壁垒
硅前驱体
TEOS、硅烷、二氯硅烷、六氯乙硅烷、三甲硅烷基胺
氧化硅、氮化硅、多晶硅薄膜沉积
高（纯度、批次稳定性）
金属前驱体
WF�、TMA、TEMAZ、TDMAT、Cp�Co、Ru前驱体
钨塞、铜互连、钴/钌阻挡层
极高（高纯、低杂质）
高k前驱体
Hf、Zr、La、Al前驱体（TEMAH、TDMAH等）
高k栅极介质、DRAM电容
极高（ppb级杂质控制）
介电前驱体
B、P、C掺杂前驱体
BPSG、PSG、SiOC薄膜
高（掺杂比例精确控制）
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资料来源：观研天下整理
从产业链来看，半导体前驱体上游以高纯金属、卤化物、有机配体等基础化工原料为核心；
中游为前驱体合成、纯化与分装；下游覆盖逻辑芯片、DRAM、3D
NAND及先进封装等领域。
半导体前驱体的产业链图解

资料来源：观研天下整理
前驱体是先进制程薄膜沉积的核心耗材，直接决定芯片的良率和性能。在逻辑芯片进入5nm
及以下节点、3DNAND堆叠层数向300层以上攀升、DRAM制程持续微缩的背景下，ALD/C
VD沉积步骤大幅增加，前驱体的用量和价值量同步提升。
2、先进制程筑基、存储升级添量、AI算力拉动，我国半导体前驱体行业需求释放
当前，我国半导体前驱体行业需求增长由三重力量共同驱动，且层次分明、逐级强化。首先
，先进制程与晶圆厂扩产构成最强引擎。逻辑芯片进入5nm及以下节点，ALD/CVD沉积步
骤大幅增加，高k前驱体和金属前驱体需求快速增长，而国内12英寸晶圆厂持续扩产，则为
前驱体提供了确定性的增量市场。
我国主要晶圆厂扩产
企业
主要扩产项目/基地
制程节点
月产能规划（万片，12英寸）
主要工艺方向
中芯国际
上海临港、北京京城、深圳、天津等
28nm及以上成熟制程为主，部分14nmFin FET
临港10万片；京城8—10万片；深圳4万片；天津10万片
逻辑芯片、CIS、DDIC、BCD、射频等特色工艺
华虹半导体
无锡九厂（Fab9A+9B）
55—40nm
8.3万片
车规芯片、功率器件、模拟、嵌入式非易失性存储器
晶合集成
合肥四期
40/28nm
5.5万片
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CIS、OLED驱动芯片、逻辑
长鑫存储
合肥DRAM扩产项目
10nm级（1x/1y/1z）
约12万片（持续爬产）
DRAM存储器
长江存储
武汉3DN AND扩产项目
128层、232层，向300层+演进
约10万片
3DNAND闪存
资料来源：观研天下整理
在此基础上，3D NAND与DRAM技术升级形成高增长引擎。3D NAND堆叠层数向300层以
上攀升，DRAM制程持续微缩，使薄膜沉积层数和复杂度同步提升，前驱体用量和价值量随
之增长。与此同时，AI算力与高性能计算作为新兴拉动力量，进一步放大需求弹性。AI芯片
对先进制程和薄膜质量要求极高，推动高纯前驱体在关键沉积步骤中的用量持续提升。
3D NAND堆叠层数攀升对前驱体需求的影响
堆叠层数阶段
代表厂商/节点
薄膜沉积特征
关键前驱体类型
前驱体用量趋势
价值量趋势
128层及以下
三星V6、SK海力士V6、长江存储X2等
层间介电层、字线隔离、外围CMOS电路沉积步骤相对有限
TEOS、DCS、3MS、BDEAS等硅基前驱体为主；部分高k前驱体
单位晶圆前驱体消耗量处于基准水平
常规硅基前驱体价值量为主
128层→232层
美光232层、三星V8、长江存储X3-9070等
堆叠层数增加，层间介电层和隔离层沉积次数显著增加；外围电路复杂度提升
硅基前驱体用量增加；High-k前驱体（Zr、Hf系）开始导入
前驱体单晶圆消耗量近似线性增长
高k前驱体占比提升，单位价值量上行
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232层→300层及以上
三星V9、SK海力士V9（321层）、铠侠/西部数据BiCS10等
超高深宽比结构增多，薄膜沉积层数和步骤大幅增加；外围CMOS电路更复杂
硅基前驱体用量持续攀升；高k前驱体（ZrO�、HfO�等）和金属前驱体需求明显增加
前驱体单晶圆消耗量呈超线性增长
高k和金属前驱体占比显著提升，价值量快速放大
300层以上（未来）
三星V10（430层规划）、SK海力士370层+等
堆叠层数继续攀升，薄膜沉积步骤达到空前水平；三维结构更复杂
多品类前驱体组合使用；新型高k和电极前驱体持续导入
前驱体用量继续快速增长
高端前驱体成为价值主体，单价和利润率进一步提升
资料来源：观研天下整理
DRAM制程微缩对前驱体需求的影响
DRAM制程节点
代表技术代际
薄膜沉积特征
关键前驱体类型
前驱体用量趋势
价值量趋势
1x/1ynm
早期10nm级
电容结构开始复杂化，隔离层和高k介质沉积步骤增加
硅基前驱体、ZrO�/HfO�高k前驱体
单位晶圆前驱体用量稳步增长
高k前驱体价值量开始提升
1z/1αnm
先进10nm级
电容高宽比增加，高k介质叠层更复杂，隔离层要求更高
高k前驱体（Zr、Hf系）、金属前驱体（Ti、W系）
前驱体用量持续增长，高k前驱体占比提升
高k和金属前驱体价值量明显上行
1β/1γnm及以下
下一代DRAM
三维电容结构更复杂，薄膜层数和沉积精度要求达到新高度



观研报告网 www.chinabaogao.com

多品类高k前驱体、新型电极前驱体、硅基前驱体
前驱体单晶圆消耗量进一步增加
高端前驱体成为价值核心，单价和利润率持续提升
资料来源：观研天下整理
3、我国半导体前驱体行业国产替代加速，雅克科技领跑
我国半导体前驱体行业“国际巨头主导、国内企业加速突破”的格局，本质上由技术工艺、设
备原料、客户认证与资金四重壁垒共同塑造：首先，前驱体合成涉及有机金属化学、配体设
计和高纯纯化等核心技术，高端产品需将金属杂质控制在ppb级，同时对水分、氧含量和批
次稳定性要求极高；其次，高纯金属、卤化物、有机配体等原料供应集中于少数企业，合成
与纯化设备也部分依赖进口；再次，晶圆厂对前驱体供应商认证极为严格，认证周期通常长
达2—4年，一旦通过并稳定供货，客户更换成本极高；最后，高端前驱体产线投资大、技术
迭代快、研发投入高，资金壁垒显著。
正是在这四重壁垒作用下，中国半导体前驱体市场竞争形成清晰的三梯队格局：第一梯队中
，雅克科技通过收购韩国UP Chemical切入全球供应链，产品进入三星、SK海力士、中芯
国际等，是国内前驱体绝对龙头；南大光电以MO源全球领先为基础，持续扩展TEOS、TM
A等前驱体产品线；中船特气以含氟特气龙头身份加速前驱体业务布局。第二梯队中，昊华
科技、华特气体、金宏气体等电子特气企业的前驱体业务处于研发或小批量阶段；绿菱气体
、博纯材料、安徽亚格盛、中巨芯等在细分领域具备一定竞争力。第三梯队为众多中小企业
，以低端前驱体和非标产品为主，受技术和成本压力持续出清。
我国半导体前驱体行业相关企业简介
企业名称
核心产品
市场布局
技术进展/关键能力
市场地位
雅克科技
高k、金属、硅前驱体（UP Chemical）
全球头部晶圆厂，进入三星、SK海力士、中芯国际等
通过收购韩国UP Chemical掌握高k、金属前驱体核心技术，产品覆盖ALD/CVD多品类
国内前驱体绝对龙头，全球供应链切入者
南大光电
MO源、高纯磷烷砷烷、TEOS、TMA等
国内主流晶圆厂及全球MO源客户
MO源全球领先，前驱体产品线持续扩展，高纯特气与前驱体协同
国内前驱体核心企业，MO源领域全球领先



观研报告网 www.chinabaogao.com

中船特气
含氟特气、前驱体
国内主流晶圆厂、面板厂
国内电子特气龙头，前驱体业务加速布局，含氟特气技术积累深厚
国内电子特气龙头，前驱体业务重要参与者
昊华科技
电子特气、前驱体
国内半导体、军工等领域
氟化工全产业链协同，前驱体处于研发或中试阶段
国内电子特气重要企业，前驱体布局中
华特气体
电子特气、前驱体
国内主流半导体客户
电子特气品类齐全，混配与纯化能力强，前驱体研发/小批量
国内电子特气重要企业，前驱体业务培育中
金宏气体
电子级气体、前驱体
华东半导体产业集群
大宗气体与特种气体协同，前驱体处于规划/研发阶段
国内电子气体重要参与者，前驱体布局中
绿菱气体
高纯电子特气、前驱体
国内半导体及光纤客户
精馏与吸附提纯技术积累深厚，前驱体纯化有特色
国内前驱体重要参与者，细分领域有竞争力
博纯材料
超高纯电子特气、前驱体
国内半导体客户
专注超高纯电子特气，前驱体材料研发与产业化推进
国内前驱体重要参与者，超高纯领域有特色
安徽亚格盛
电子级前驱体、特气
国内半导体客户
电子级前驱体与特气布局，部分产品进入验证阶段
国内前驱体重要参与者，区域竞争力较强
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中巨芯
电子湿化学品、电子特气及前驱体
国内主流晶圆厂
电子湿化学品与电子特气协同，前驱体材料布局中
国内电子材料重要企业，前驱体业务培育中
众多中小企业
低端前驱体、非标产品
区域市场及低端客户
技术门槛相对较低，产品同质化明显
中低端市场补充供应商，受技术和成本压力持续出清
资料来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。
个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。

·关于行业报告
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局
、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决
策的重要依据。

·报告内容涵盖
观研报告网发布的《中国半导体前驱体行业现状深度分析与发展前景预测报告（2026-2033
年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点
，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展
态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。

·报告数据来源
报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权
威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数
据信息等。

我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需
数据引用案例请联系观研天下客服索取）
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企业1主要经济指标分析
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2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测
企业1运营能力分析
2026-2033年全球行业市场规模预测
企业1成长能力分析
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企业2营业收入构成情况
2021-2025年华东地区行业市场规模
企业2主要经济指标分析
2026-2033年华东地区行业市场规模预测
企业2盈利能力分析
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